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操 作 篇



系統介⾯ - 正⾯

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機
可調式觸控螢幕

加溫反應槽

伸縮式 - 上蓋

LED 系統顯⽰燈

進氣孔

USB 插槽



開關機 - 背⾯

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機

電源開關

保險裝置

冷卻閥

插座

USB 插槽（A）

USB 插槽（B）

⼄太網路插槽



操作介⾯ - 觸控⾯板

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機

裝置狀態列

網路狀態列

主要控制列

使⽤者帳⼾

開關上蓋



操作介⾯ - 觸控⾯板

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機

裝置狀態列

網路狀態列

主要控制列

使⽤者帳⼾

開關上蓋



操作介⾯ - 觸控⾯板

外觀簡介
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操作介⾯ - 觸控⾯板

外觀簡介
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操作介⾯ - 觸控⾯板

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤
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操作介⾯ - 觸控⾯板

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機

檔案位置

檔案名稱 創⽴資料夾

檔案編輯



操作介⾯ - 觸控⾯板

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



使⽤規格 - ⼋連排

Low – Profile Only !!

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



使⽤規格 - ⼋連排

Low – Profile Only !!

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



使⽤⽅式 - 96孔盤 / ⼋連排

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



軟體啟動 - 介⾯操作

Start Run !

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



軟體啟動 - 介⾯操作

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



軟體啟動 - 介⾯操作

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



光學設計 - 運作模式

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



光學設計 - 優點

垂直光路：「免定期（ROX）校正」光學模組

螢光訊號 : 「⾼強度」 / 「⾼專⼀性」

光源 : 「LED」壽命⾧ / 即開即⽤（無需暖機）

他牌

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



光學設計 - 染劑與波段

外觀簡介

硬體啟動

耗材使⽤

光學應⽤

軟體上機



補 充 篇



反應模組

溫度梯度

梯度應⽤

反應模組：蜂巢式簍空設計

Max ramp rate 5oC / sec

Temp Accuracy ± 0.2oC

Temp Uniformity ± 0.3oC 

Uniformity

控溫精準 + 數據精確

超⽔準的「均⼀性」，放在任何位置都能安⼼實驗

導熱均勻 ＋ 快速升溫



反應模組

溫度梯度

梯度應⽤

加熱/冷卻⽅式：晶⽚控溫 (Peltier)

溫度梯度設定：「1 - 24°C 」

各溫度反應起始點⼀致，實驗反應精準無誤差

圖像式介⾯：⽅便操作與設定



反應模組

溫度梯度

梯度應⽤ 透過「溫度梯度」優化可產⽣更好的結果和特

異性。結果說明測定 A和 B可在 57.9°C 的黏合

溫度（Annealing Temp.）下運⾏在同⼀加熱板

上。溫度越⾼，測試 A 中的產物越少，⽽在測

試 B 中，較低溫度會產⽣⾮特定產物。 M，

DNA marker。




